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Uvod

Sit DeviceNet™ je urcena pro pouzivani v aplikacich primyslové automatizace, neni vsak na né
omezena. Tyto aplikace mohou zahrnovat zafizeni, jako jsou koncové spinace, bezdotykové snimace
polohy, elektropneumatické ventily, relé, spoustéce motor(, panely operatord, analogové vstupy,
analogové vystupy a fidici jednotky.

1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 62026 specifikuje systém rozhrani mezi jednou nebo vice fidicimi jednotkami

a zafizenimi fidicich obvod{ nebo spinacimi prvky. Systém rozhrani vyuziva kabel se dvéma
kroucenymi stinénymi pary vodicd - jeden z téchto pard tvori rozdilové komunika¢ni médium a druhy
zajistuje napajeni zafizeni. V této ¢asti jsou stanoveny pozadavky na vzajemnou zaménitelnost
soucasti s takovymi rozhranimi.



V této Casti IEC 62026 jsou stanoveny nasledujici konkrétni pozadavky na DeviceNet:

- pozadavky na rozhrani mezi fidicimi jednotkami a spinacimi prvky;
- normalni provozni podminky zafrizeni;

. pozadavky na konstrukci a vlastnosti;

- zkousky pro ovérovani spinéni pozadavkd.

Tyto zvlastni poZadavky plati kromé vseobecnych pozadavkd uvedenych v IEC 62026-1.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



